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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refi¢te bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I'établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
aupres des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

@® Bulletin de 1a CEX

®  Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de 1a CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la Publication 50 de 1la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, PIndex
général étant publié séparément. Des détails complets sur le
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente public
ont été soit repris du V.E.IL., soit spécifiquement approtés a
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littérau

d’usage général approu

— la Publication 27 de
en électrotechnique ;

- la Publication 117 de
mandés.

Autres publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumére les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from TEC
National Committees and from the following IEC sources:

@ IEC Bulletin

@ Report on IEC Activities
Published yearly

@®  Catalogue of IEC Publi¢ations
Published yearly

of separate chapters each dealing
eneral Index being published as a
of the I.E.V. will be supplied on

erf taken from the I.BE.V. or have been specifically
ayed for the purpose of this publication.

aphical and letter symbeols
For graphical symbols, and letter \symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other T1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists other IEC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Deuxiéme complément a ia Publication 191-3 (1974)
NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Troisiéme partie : Régles générales pour la préparation des dessins d’encombrement

des circuits intégrés

PREAMBULE

naux.

La présente publication a été établie.par le Coité
circuits intégrés.

Elle constitue le deuxiéme complément a la

Le tableau suivant explique ’origine
ies votes émis par les divers Comités nationaux,

Article ou ra&q{@ 5.\37»5).35\\/ 93 94 13

1N

DocumebWtral ae 596 637 641

' 11977 Avril 1976 Avril 1977 Avril 1977
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)
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+ +
+ 4+ + o+ F
+ +

+
+ + +
+ +
+ + +
+ + +
+ + + +
+
+ +
+ +
+
+ + +
Japon + + ;
Pays-Bas + +
Pologne +
Roumanie + + + +
Royaume-Uni + + + +
Sueéde + + + +
Suisse + + + +
Turquie + + + +
Union des Républiques Socialistes + +
Soviétiques
+ signifie vote positif — signifie vote négatif
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Second supplement to Publication 191-3 (1974)
MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 3 : General rules for the preparation of outline drawings
of integrated circuits

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techni€al Co
all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as
national consensus of opinion on the subjects dealt with.

ittees on which
nearly as possible, an inter-

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wif]

Clause or sub-c@se 9.4 13

)

Central office/ docume 637 641

(\gat§ 2 W April 1976 April 1977 April 1977

Australia \/\\>+ + +

i + + + +
+ + +
+ + + +.
+ + +
+ +
+ + +
- + + +

+
+ +
+

-+
+

Netherlands
Poland
Romania
South Africa (Rep. of)
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
- Union of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America

+

+ 4+ + + o+
+

+ 4+ + + + o+
+ 4+ + + + o+

+ + 4+ + + + +
+
+

+ means positive vote — means negative vote
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